発明等に関する報告書

届出日　　　平成　　年　　月　　日

知的財産の種類：（　　　　　）　　発明、考案、意匠、植物新品種、著作物、半導体回路配置、ノウハウから選択する。

	１．発明の名称
	

	２．発明者
	氏名
	所属部局／外部機関名
	職名
	発明の寄与度
	署名

	代表発明者
	
	
	
	
	

	共同発明者
	
	
	
	
	

	共同発明者
	
	
	
	
	

	共同発明者
	
	
	
	
	

	共同発明者
	
	
	
	
	

	３．共同出願
	□要


	共同出願機関名
	希望する持分
	□否

	
	
	共同出願機関名
	希望する持分
	

	４．学外発表予定
	□有（□論文　□学会　□試作品提供他　年　月　日）　□無し　

	５．研究テーマ名
	

	６．研究経費／契約
	経費
	□教育研究費　□特別教育研究助成金　□科学研究費 　□共同研究費 　□受託研究費　　　 □奨学寄付金　 □その他（　　　  　  ）

	
	プロジェクト名

	
	研究費の額　　　　　　　(間接経費 □有□無)　
	出資元

	
	研究期間　  　年 　月 　日　～　 年　 月　 日

	
	権利帰属に関する制約条件（契約内容）

	７．外国出願希望
	□有　　□無し　　　　　希望国　（　　　　　　　　　　　　　　）

	８．発明の自己評価
	職務発明の判断
	本発明は　　　□職務発明である　　　□職務発明でない

	
	革新性
	□大　  □中　  □小
	回避･代替困難性
	□大　  □中　　□小

	
	先行特許調査
	□済み　　　　　□未実施

	
	適用可能分野
	

	
	予想される製品
	

	
	経済的効果
	□大　　□中　　□小

	
	発明の実施先見込
	□有（企業名又は業種　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□無し

	
	実施予定時期
	□5年以内　　　□5～10年　　　□10年以上先

	
	実用化への課題
	□大　□中　□小　（主な課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	関連出願
	□有（出願番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　□無し

	９．出願費用負担割合
	□大学（　　　　％）　　　　 　□企業（企業名：　　　　　　　　　　　　％）　　　　
□TLOひょうご（　　　　％）　□JST（　　　　％）　□その他（団体名：　　　　　　　　　　％）

	10．特記事項
	

	代表発明者連絡先
	TEL                   FAX                    E-mail


注1） 考案の場合には、「発明」とあるのを「考案」と、「特許」とあるのを「実用新案」と読み替える。意匠の創作の場合には、「発明」及び「特許」とあるのを「意匠」と読み替え、品種の育成の場合には、「発明」及び「特許」とあるのを「植物新品種」と読み替え、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの著作物の創作の場合には、「発明」及び「特許」とあるのを「ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの著作物」と読み替え、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの著作物の創作の場合には、「発明」及び「特許」とあるのを「ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの著作物」と読み替え、半導体集積回路の回路配置の創作の場合には、「発明」及び「特許」とあるのを「半導体集積回路の回路配置」と読み替え、ノウハウの創作の場合には、「発明」及び「特許」とあるのを「ノウハウ」と読み替えて作成すること。

注2） 間接経費として、原則、直接経費の数%(共同研究10%・受託研究30%・利研費30%)を徴収するので、その旨留意すること。

